附件:

58项电子、民爆行业国家标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	电子行业
	
	
	
	　

	1 
	GB/T 15876-XXXX
	半导体集成电路 塑料四面引线扁平封装引线框架规范
	本标准规定了半导体集成电路塑料四面引线扁平封装引线框架的技术要求和检验规则
	GB/T 15876-1995
	

	2 
	GB/T 16525-XXXX
	半导体集成电路 塑料有引线片式载体封装引线框架规范
	本标准规定了半导体集成电路塑料有引线片式载体封装引线框架的技术要求和检验规则
	GB/T 16525-1996
	

	3 
	GB/T 15878-XXXX
	半导体集成电路 小外形封装引线框架规范
	本标准规定了半导体集成电路小外形封装引线框架的技术要求和检验规则
	GB/T 15878-1995
	

	4 
	GB/T 14112-XXXX
	半导体集成电路 塑料双列封装冲制型引线框架规范
	本标准规定了半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架的技术要求和检验规则。
	GB/T 14112-1993
	

	5 
	GB 4653-XXXX
	红外辐射涂料通用规范
	本标准规定了红外辐射涂料的分类、技术要求、检验方法、标志、标签、包装、运输和贮存。本标准适用于红外辐射涂料产品。本标准也可作为用户订货的验收依据。
	GB 4653-1984
	

	6 
	GB/T 5838—XXXX
	荧光粉名词术语
	规定了荧光粉材料常用的名词术语和定义。
	GB/T 5838—1986
	

	7 
	GB/T 4073—XXXX
	荧光粉牌号
	规定了荧光粉牌号的表示方法。
	GB/T 4073—1996
	

	8 
	GB/T 4070—XXXX
	荧光粉性能试验方法
	规定了荧光粉水溶性氯化物、密度、粒度分布、相对亮度、相对光谱功率分布、色品坐标、紫外辐照稳定性、余辉相对亮度、比表面积、流明效率、余辉时间、热稳定性、湿粘着力、干粘着力、反射率、温度特性、pH值、电导率的测试方法。
	GB/T 4070—1996
	

	9 
	GB/T 4779-XXXX
	彩色显象管用荧光粉
	规定了Y22-G3、Y22-B2、Y22-R4荧光粉的要求、测试方法、检验规则、标志以及包装、运输和储存等
	GB/T 4779.1～4779.3—1984
	 

	10 
	GB/T 11496-XXXX
	彩色显示管用荧光粉
	规定了Y30-G1、Y30-B1、Y30-R1荧光粉的要求、测试方法、检验规则、标志以及包装、运输和储存等。
	GB/T 11496.1-1989、GB/T 11496.2-1989、GB/T 11496.3-1989
	 

	11 
	GB/T XXXXX-XXXX
	黑白显示管用荧光粉
	规定了Y4-W2、Y4-B1、Y4-Y2黑白显示管用荧光粉的要求、测试方法、检验规则、标志以及包装、运输和储存等。
	GB/T 10310-1988、GB/T 10311-1988、 GB/T 10312-1988
	 

	12 
	GB/T XXXXX-XXXX
	指示管用荧光
	规定了Y3-BV1、Y16-01、G16-G1、G19-Y1指示管用荧光粉的要求、测试方法、检验规则、标志以及包装、运输和储存等。
	GB/T 10313-1988、GB/T 10314-1988、GB/T 10315-1988、GB/T 10316-1988
	 

	13 
	GB/T XXXXX-XXXX
	示波管和显示管用荧光粉
	规定了Y1-G1、Y10-B1、Y14-YG2示波管和显示管用荧光粉的要求、测试方法、检验规则、标志以及包装、运输和储存等。
	GB/T 10308-1988、GB/T 10309-1988、GB/T 10317-1988
	 

	14 
	GB/T 5598-XXXX
	氧化铍瓷导热系数测定方法
	本标准规定了氧化铝陶瓷、氧化铍瓷、滑石瓷和镁橄榄石瓷等电子元器件结构陶瓷显微结构的测定方法。
	GB/T 5598-1985
	

	15 
	GB/T 5593-XXXX
	电子元器件结构陶瓷材料
	规定了电子元器件结构陶瓷的种类、级别、技术指标要求、试验方法和检验规则。
	GB/T 5593-1996
	

	16 
	GB/T 5594.6-XXXX
	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 化学稳定性测试方法
	规定了电子元器件结构陶瓷中的氧化铝、氧化铍等陶瓷材料化学稳定性的测试方法。
	GB/T 5594.6-1985
	


	17 
	GB/T 5594.4-XXXX
	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 介质常数和介电损耗角正切值的测试方法
	规定了装置零件、真空电子器件、电阻基体、半导体及集成电路基片等电子陶瓷材料介电常数和介质损耗角正切值的测试方法。
	GB/T 5594.4-1985
	

	18 
	GB/T 5594.3-XXXX
	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 平均线膨胀系数测试方法
	规定了陶瓷材料平均线膨胀系数测试的样品、测试设备、测试方法及报告格式。
	GB/T 5594.3-1985
	

	19 
	GB/T 5594.7-XXXX
	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 透液性测定方法
	规定了氧化铝瓷、氧化铍瓷、镁橄榄石、氮化物陶瓷等电子陶瓷透液性的检验方法。
	GB/T 5594.7-1985
	

	20 
	GB/T 5594.8-XXXX
	电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 显微结构的测定方法
	规定了氧化铝陶瓷、氧化铍瓷、滑石瓷和镁橄榄石瓷等电子元器件结构陶瓷显微结构的测定方法。
	GB/T 5594.8-1985
	

	21 
	GB/T XXXXX-XXXX
	卤素气体检漏仪
	本标准规定了卤素气体检漏仪的分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
	 
	

	22 
	GB/T XXXXX-XXXX
	数字电视场强测试仪技术要求和测量方法
	本标准规定了数字电视场强测试仪的主要技术要求和测试方法，适用于地面及有线传输测试场强仪的设计、生产和检验。
	
	

	23 
	GB/T XXXXX-XXXX
	数字电视码流发生器技术要求和测量方法
	本标准规定了数字电视码流发生器的技术要求和测量方法等，是数字电视码流发生器研制、生产和验收的主要技术依据，也是制定各类数字电视码流发生器产品标准以及其他技术文件的基础。
	 
	

	24 
	GB/T XXXXX-XXXX
	数字音视频分析仪技术要求
	本标准规定了数字音视频分析仪的主要技术要求，适用于数字音视频分析仪，也适用于单一功能的音频分析仪。
	 
	

	25 
	GB/T XXXXX-XXXX
	石英晶体元件参数的测量 第7部分：石英晶体元件活性跳变的测量
	GB/T 22319的本部分规定了在温度范围内石英晶体元件活性跳变的测量方法
	 
	IDT IEC 60444-7:2004

	26 
	GB/T 15156-XXXX
	压电陶瓷换能元件总规范
	本标准规定了压电陶瓷换能元件的通用要求、质量保证和产品的试验方法和检验规则及贮存运输等要求。
	GB/T 15156-1994
	

	27 
	GB/T 14279-XXXX
	等离子体显示器件 第6部分：数字电视机用等离子体显示器件空白详细规范
	本标准规定了数字电视机用等离子体显示器件的机械特性、极限值和光电特性的空白要求，并规定了鉴定批准程序、质量一致性检验和筛选的要求，给出了结构相似程序。
	GB/T 14279-1993
	 

	28 
	GB/T 11482-XXXX  
	等离子体显示器件 第5部分：总规范
	本标准规定了等离子体显示器件的术语、定义、质量评定程序、鉴定批准程序、试验和测量方法等内容。
	GB/T 11482-1989  
	MOD 
IEC 61988-5:2009

	29 
	GB/T XXXXX-XXXX
	射频连接器 第101部分：MMCX系列射频同轴连接器分规范
	本标准规定了MMCX系列射频同轴连接器的界面尺寸、标准规、额定值和特性、质量评定程序等。
	
	 

	30 
	GB/T XXXXX-XXXX
	金属通信电缆试验方法 第4-6部分：电磁兼容 表面转移阻抗 线注入法
	本部分通过把规定的电压和电流施加到电缆的屏蔽层并测量感应电压获得表面转移阻抗的方法，来确定金属通信电缆的屏蔽效率。
使用常用的高频测量仪器进行测量，频率范围可从几千赫兹到1GHz或以上。
	 
	IDT IEC 62153-4-6:2006

	31 
	GB/T XXXXX-XXXX
	射频连接器 第16部分：外导体内径为7mm（0.276in）、特性阻抗为50Ω（75Ω）、螺纹连接的射频同轴连接器（N型）分规范
	本标准规定了N型射频同轴连接器的界面尺寸、标准规、额定值和特性、质量评定程序等。
	 
	NEQ IEC 61169-16：2006

	32 
	GB/T XXXXX-XXXX
	射频连接器 第8部分：外导体内径为6.5mm(0.256in)、特性阻抗为50Ω（75Ω）、卡口连接的射频同轴连接器（BNC型）分规范
	本标准规定了BNC型射频同轴连接器的界面尺寸、标准规、额定值和特性、质量评定程序等
。
	 
	NEQ IEC 61169-8：2007

	33 
	GB/T XXXXX-XXXX
	同轴通信电缆 第1-201部分：环境试验方法-电缆的冷弯性能试验
	本标准适用于通信电缆，规定了电缆分配通信网用同轴电缆冷弯性能的试验方法。
	
	IDT IEC 61196-1-201:2009

	34 
	GB/T XXXXX-XXXX
	同轴通信电缆 第1-313部分：机械试验方法-介质和护套的附着力
	本标准适用于通信电缆，规定了同轴电缆介质对内、外导体以及护套对外导体附着力的试验方法。
	
	IDT IEC 61196-1-313:2009

	35 
	GB/T XXXXX-XXXX
	金属通信电缆试验方法 第4-5部分：电磁兼容 耦合或屏蔽衰减 吸收钳法
	本标准适用于金属通信电缆，规定了用吸收钳法测量电缆耦合或屏蔽衰减的方法。
	
	IDT 
IEC 62153-4-5:2006


	36 
	GB/T XXXXX-XXXX
	射频连接器 第37部分:STWX8系列射频同轴连接器分规范
	本标准规定了2级通用和0级精密连接器的插合界面尺寸、标准规检测要求、产品的额定值和特性、以及从GB/T 11313-XXXX中选取的适用于STWX8系列连接器的所有详细规范的试验一览表和检验要求。
本标准给出了制定STWX8系列射频同轴连接器的详细规范内容和规则，以及空白详细规范的格式。本标准给出了当编写一份详细规范时应考虑的推荐性能特性，它包括对于M级和H级评定水平的试验一览表和检验要求
	 
	NEQ IEC 61169-37:2007

	37 
	GB/T XXXXX-XXXX
	识别卡 测试方法 第2部分：带磁条的卡
	GB/T17554的本部分规定了符合GB/T 14916所定义识别卡特性的一些测试方法。每一测试方法交叉引用一个或多个基本标准，这些基本标准可以是GB/T 14916，也可以是一个或多个定义了在识别卡应用中使用的信息存储技术的补充标准。本部分定义了特别针对磁条技术的测试方法。
	 
	IDT ISO/IEC 10373-2:2006

	38 
	GB/T XXXXX-XXXX
	第二代居民身份证专用读写设备规范
	本标准规定了第二代居民身份证专用读写设备（包括台式设备和手持设备）的要求、试验方法和检验规则，以及标志、包装、贮存和运输的要求。
	
	

	39 
	GB/T XXXXX-XXXX
	无线网络访问控制技术规范
	本标准规定了网络访问过程中安全访问控制的一般方法。本标准适用于WLAN、WPAN、WSN、RFID等各种无线网络访问控制领域，也适用于LAN、PLC、PON等各种有线网络访问控制领域。
	 
	

	40 
	GB/T XXXXX-XXXX
	电子装联用高质量内部互连用助焊剂
	本标准规定了电子装联用高质量内部互连用助焊剂（简称助焊剂）的分类、技术要求、试验方法、检测规则和产品的标识、包装、运输、贮存。
	
	

	41 
	GB/T XXXXX-XXXX
	电子装联高质量内部互连用焊锡膏
	本标准规定了电子装联高质量内部互连用焊锡膏（简称焊锡膏）的分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品的标志、包装、运输、贮存。
	
	

	42 
	GB/T XXXXX-XXXX
	电子装联高质量内部互连用焊料
	本标准规定了电子装联高质量内部互连用焊料的分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品的标志、包装、运输、贮存。
	GB/T 20422-2006、GB/T 8012-2000、GB/T 3131-2001
	

	43 
	GB/T 6346-XXXX
	电子设备用固定电容器 第11部分:分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 (可供认证用)
	规范的主要内容是对电子设备用金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器规定优先额定值和特性，并从GB/T 2693-2001 (IEC 60384-1)《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》中选择适当的质量评定程序、试验和测量方法，以及给出一般性能要求。
	GB 6346-1986
	IDT IEC 60384-11:2008

	44 
	GB 6347-XXXX
	电子设备用固定电容器 第11-1部分:空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平EZ
	规范的主要内容是对电子设备用金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器规定优先额定值和特性，并从GB/T 2693-2001 (IEC 60384-1)《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》中选择适当的质量评定程序、试验和测量方法，以及给出一般性能要求。
	GB 6347-1986
	IDT IEC 60384-11-1:2008

	45 
	GB/T 14472-XXXX
	电子设备用固定电容器 第14部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器
	本标准适用于抑制电磁干扰用固定电容器和电容器-电阻器组件，这些连接在电源上，且电源线之间的电压不超过1 000V直流或交流有效值，频率不超过100Hz。
	GB/T 14472-1993


	IDT IEC60384-14：2005

	46 
	GB/T 14473-XXXX
	电子设备用固定电容器 第14-1部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平D
	本标准适用于抑制电磁干扰用固定电容器和电容器-电阻器组件，这些连接在电源上，且电源线之间的电压不超过1 000V直流或交流有效值，频率不超过100 Hz。
	GB/T 14473-1993
	IDT IEC60384-14-1：2005

	47 
	GB/T 14121-XXXX
	电子设备用固定电容器 第3 部分:分规范 表面安装MnO2固体电解质钽固定电容器
	本部分适用于表面安装的固体电解质钽电容器。这类电容器主要用于直接安装在混合电路基板上或印刷电路板上。本部分包括两种类型：I型有防护层的电容器和II型无防护层的电容器。
	GB/T 14121-1993
	IDT IEC 60384-3:2006

	48 
	GB/T 14122-XXXX
	电子设备用固定电容器 第3-1部分:空白详细规范 表面安装MnO2固体电解质钽固定电容器 评定水平EZ
	本部分适用于表面安装的固体电解质钽电容器。这类电容器主要用于直接安装在混合电路基板上或印刷电路板上。
	GB/T 14122-1993
	IDT IEC 60384-3-1:2006

	49 
	GB/T 9546-XXXX
	电子设备用固定电阻器 第8部分:分规范 表面安装固定电阻器
	本标准的主要内容是规定表面安装电阻器的优先额定值和特性，并从其上层标准IEC60115-1：2008《电子设备用固定电阻器  第1部分：总规范》中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法，并给出一般性能要求。
	GB/T 9546-95
	MOD IEC 60115-8:2009

	50 
	GB/T 9547-XXXX
	电子设备用固定电阻器 第8-1部分:空白详细规范 G等级的表面安装固定电阻器 评定水平EZ
	本空白详细规范是分规范的一种补充性文件，它包括对详细规范的格式、编排和最少内容的要求。本标准适用于编制G等级产品的详细规范。
	GB/T 9547-94
	

	51 
	GB/T XXXX-XXXX
	船用导航雷达接口及安装要求
	本标准规定了船用导航雷达（以下简称雷达）接口及安装要求。本标准适用于雷达设计、制造的准则和接口协调，也适用于雷达在船舶上的电气、机械安装，也适用于自动雷达标绘仪（ARPA）在船舶上的电气及机械安装。
	GB/T 14555-1993、GB/T 14556-1993
	

	
	民爆行业
	
	
	
	　

	52
	GB 13229—XXXX
	胶质硝化甘油炸药
	本标准规定了胶质硝化甘油炸药的分类和命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
	GB 13229-1991
	

	53
	GB 8031—XXXX
	工业电雷管
	本标准规定了工业电雷管的分类和命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
	GB 8031-2005和GB/T 16625-1996
	

	54
	GB/T 12435—XXXX
	工业黑索今
	本标准规定了工业黑索今的分类和命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
	GB/T 12435-1990和GB/T 16626-1996
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	GB/T 13889—XXXX
	油气井用电雷管
	本标准规定了油气井用电雷管的分类和命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
	GB/T 13889-1992
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	GB 9786—XXXX
	工业导爆索
	本标准规定了工业导爆索的分类和命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
	GB 9786-1999

GB 12439-1990
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	民用爆破器材术语
	本标准规定了民用爆破器材领域主要的术语、定义及其符号。
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	GB/T 13228—XXXX
	工业炸药爆速测定方法
	本标准规定了工业炸药爆速测定的试验原理、仪器和材料、试验样品准备、靶线制做和安装、数据处理等内容。
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